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1、 摘要
簡述本專題的目的、進行的方法及預期成果。
以精簡為原則,不可超過一頁。
2、 動機
為何選此專題，在工業應用上有何重要性。
3、 研究方法
如何以過去及目前所學習得的訓練來完成本專題，列出本專題所逐步採用的方法，並加以說明原因
4、 預期成果
定出本專題所欲設計系統的規格(specification)，如以“單晶片溫度控制器的製作”專題為例，應可列出：
(1) 本專題的特點：和傳統溫度控制器相比較，說明其相同、相異點。
(2) 本專題的硬體規格，溫度控制範圍、解析度、溫度控制器的類比轉數位（A/D）電路為何？控制電路為何？所採用單晶片為何？…等。
(3) 本專題的軟體規格：單晶片溫度控制程式功能為何？控制方法為何？…等
(4) 使用者介面:輸入控制項為何?輸出控制項為何?

(5) 其他規格。
5、 時間進度表
列出未來一年的工作進度，以甘氏圖為之，參考附件一。
6、 工作分配
列出參加組員的工作分配項目, 參考附件一。
7、 使用儀器設備
如附件三。
8、 參考文獻
格式如附件四。
預定進度甘梯圖（Gantt Chart）：(附件一)
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工作分配項目表 (附件二)

	組員姓名
	工作項目

	xxx
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…
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專題製作使用儀器預估表(附件三)

	儀器名稱
	數量
	備註

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


註:若有特殊規格，請填寫備註欄。
附件四
所有參考文獻須按其在文中出現之先後，隨文註號碼於中括號內,並依序完整列於文末。
中文文獻
1. 期刊
社文謙,「水滴在強制對流中之熱及質量傳遞」,中國工程學刊,第一卷,第一期,第23-25頁。(1989)

2. 書籍
王文鈞、石延平、陳陵援,化學,第85-98頁,台北,正中書局(1976).

英文文獻
1. Journals

Morris, J.G. and Howard, K.K. “ Thermomechanical Treatments of Alloys,” J. Appl. Physics, Vol. 42, No. 1, pp.320-325 (1971).

2. Books

Ethin, B., Dynamics of Atmosphere Flight, John Wiley and Sons, New York, pp. 166-188 (1971).

3. Conference

Pfaltz, J. L. and Rosenfeld, A. “TITLE.,” Proc. of First International Joint Conference on Artificial intelligence, Washington, D. C., pp.23-34 (1969).

4. Report, Thesis, etc.

Chu, S and Wang. C. S. “TITLE,” CSITR-66B-77, Chung Shan Institute of Science and Technology, Lungtan, Taiwan (1977).

Hsio, C. H., “TITLE,” Dr. Engr. Thesis, Department of Electrical Engineering, National Cheng Kung University, Tainan, Taiwan, R.O.C.(1974).
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